Micronal DS 5008 X,DS 5001 X

Charakteristika/Chemie

Sucha praskova varianta smési parafind uzaviené v kapslich z vysoce zesiténého polymetylmetakrylatu ,
bez obsahu formaldehydu .

Technicka data

obsah susiny praskova forma
velikost Gastic ca0,1-0,3mm
sypna hmotnost  ca 250-350kg/m3
teplota tani cca +23°C, +26°C
entalpie ca 110kJ/kg
ostatni neprasivé

Oblasti pouziti

Micronal DS 5008 X a DS 5001 X ma vynikajici schopnosti ukladat/akumulovat teplo
diky fyzikalnimu procesu tani a tuhnuti. Produkt sestava z mikroskopicky malych
polymernich kuli¢ek, které obsahuji jadro z vysoce €istych parafinickych vosku.
Micronal DS 5008 X a DS 5001 X maze byt integrovan do stavajicich, silnovrstvych
hydraulicky a nehydraulicky vazanych /pojenych/ stavebnich materialti (jako napf.
omitek, sadrovych desek, stérkovych hmot, potérid, betonu nebo také material ze
dreva /Holzwerkstoffe/), €imz tyto vyznamné zvysi svou “termickou hmotu”. Pfi tani
vosku je v mikrokapslich ukladano podstatné mnozstvi energie, které je opaéné pfri
tuhnuti vosku zase uvoliovano zpét. UloZzené teplo “schované” za touto fazovou
zménou je oznacovano jako latentni teplo. Stavebni hmota modifikovana Micronalem
DS 5008 X je koncipovana pro pouziti v interiéru, aby tam udrzela po urcity casovy
interval zavisly na pouzitém mnozstvi Micronalu konstantni teplotu blizkou +23°C,
resp. Micronal DS 5001 X +26°C.

Toto vede k vyznamnému zisku komfortu pro uzivatele a vedle toho i k eliminaci
nakladd na topeni a chlazeni. Micronalu DS 5008 X a DS 5001 X je mozné pouzit
«pasivné» nebo v kombinaci s s aktivnimi chladicimi systémy. Pritom je PCM bran
jako soucast /prvek/ v konceptu klimatizace. Eliminuje skokovy nartst teploty. No¢ni
reaktivace PCM muze probihat pomoci vody nebo vzduchu jako nosného media.
Maximalné nutny chladici vykon se da redukovat, coz vede k energeticky efektivnim
feSenim. V pfriznivych pfipadech az k tuplné absenci aktivni klimatizace.

Doporuceni pro pouziti |

PFi vyrobé a zpracovani produktii na basi Micronalu DS 5008 X a DS 5001 X jsou



na mnohych aspektech zavislé napr. snasenlivost jednotlivych soucasti receptury,
vazaci schopnost hydraulickych prostiredkd, vliv na chovani pfi horeni, vliv na pe-
vnost atd., které jsme nemohli ve svych pokusech obsahnout.

Proto jsou nutné peclivé vlastni pokusy.

Micronal DS 5008 X a DS 5001 X je k dostani v pytlich po 15-ti kg. Je nastaven ve
smyslu preventivni ochrany pfi praci jako neprasivy. Obvykla pravidla pro zachazeni
s praskovymi produkty je nutné respektovat.

Doporucéeni pro pouziti Il

Zakladni doporuceni pro formulace zalozené na cementu nebo sadre jsou:

- Micronal PCM zvySuje spotiebu vody

- Proti vzniklému zahusténi mohou puisobit ztekucovace

- Micronal PCM zpomaluje hydrataci, pouzijte pripadné urychlovaé

- Micronal PCM vede k vétSimu poctu vzduchovych pori. Nasad'te odpénovac.
- Micronal PCM by mél byt vniman jako plnivo s vel.¢astic 2-20 um.

- Aglomerované sekundarni ¢astice prasku se mohou rozpadnout ti€inkem
namahani ve stfihu a vlivem vody

- Rostouci vnitini povrch muze vést k rostouci spotrebé vody pfi michani.

- Ziskana celkova schopnost ukladani /akumulace/ tepla se da ur¢it nezavisle na
nosné matrici dle nasledujiciho vzorce:

Q (PCM) =m (PCM) x delta H
Q (matrix) = m (matrix) x cp x delta T
Q (celk.) =Q(PCM) + Q(matrix)

delta H = 110 kJ/kg = 30 Whlkg
cp = tepelna kapacita matrice

m = hmotnosti PCM nebo matrice
delta T = teplotni interval

V cementéznich systémech je dosahovano modifikace zpravidla do ca 15% obj.
u systému na bazi sadry az ca 25% obj.

Vyssi modifikaéni stupné vedou vetsinou k reologickym problémim a nebo ke
snizeni susiny.

Velkou prednosti mikrozakapslovani je, ze parafinicky vosk obdrzi tésny a trvanlivy
obal. Jedna se o uzavieny systém, napr. efektivné zabrani emisim a netésnostem

v oblasti uzivatelské teploty. Dle termického zatizeni pfi zpracovani jsou kapsle
vystaveny vice nebo méné stresu /zatizeni/ namahani. Tento mlze vést od ¢astecné
ztraty objemu parafinové naplné az ke kompletnimu zni¢eni kapsli.

Presné stanoveni hornich hranic teploty vSak neni mozné. Tyto zavisi na procesu
vyroby, ¢asech uprav nebo na konkrétnich tlacich atd. Zplsobilost mlze byt proto
zjisténa jen v praktickych pokusech. Zpravidla nejsou pouzitelné teploty >140°C.
Micronal DS 5008 X a DS 5001 X je myslen jako decentralizovany akumulator tepla
pro pouziti v produktech pro stavebnictvi s pracovnimi teplotami v oblasti pokojové



teploty.

Pouziti jako koncentrované tepelné - akumulaéni napiné ve vétsich nadrzich neni
doporu¢ovano.

Dosazitelny efekt ve vnitfnich prostorach ve vztahu k zlepSeni komfortu (“doby” v
komfortni oblasti od 20-26°C)

a uspory energie (redukce nakladil na vytapéni a chlazeni) se nedaji zjistit pfibliznymi
propocty. Pro kazdou stavbu se toto musi stanovit individualné. Je vyzadovana dy-
namicka simulace budovy, aby se zjistilo predem realné chovani.



